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BT_OSCIBT_OSCO24Mhz晶振要求：
频率误差：±10ppm
负载电容要求：12PF
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若更换其他型号IC，请详细测试，确认蓝牙性能正常
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1.因考虑到市面上的充电器参差不齐，可能出现过压情况（AC695N充电口最高耐压不超过6.5V），
过呀容易引起芯片不良。优先建议在充电输入口增加OVP保护IC，可避免电源不稳定或过压导致的芯片烧
坏情况； 
2.若考虑成本不采用OVP保护方案，应当在充电输入管脚增加不小于1欧姆的串联电阻（0603/0805封装）
并且靠近主控位置添加对地电容至少105~106，另外，充电电流配置最大不能超过200mA；

DACL和DACR可做立体声输出，也可做差分输出。

开发板耳机口，方便调试使用

音频地layout时一定要接到电源回路

音频模块地

麦克风参考地
音频输出参考地

充电口供电时，同时也给系统和VDDIO供电

LDOIN是内置锂电池充电口

24Mhz时钟信号，layout时候注意与数字信号线隔离

晶振信号受干扰，将直接影响蓝牙性能

时钟 /时间晶振

开发板功放，紧供参考

PWM口可映射到任意I/O

备注：
1.PWM和UART可映射到任意I/O（除PR0/PR1）;
2.I/O口驱动力可配置强弱驱动力和120欧姆串联电阻
3.IO都有10K上下拉电阻，可设置高阻态，外部输入电压不应超高VDDIO
4.8个可映射的中断I/O，可映射到任意普通I/O口，可做休眠唤醒；
5.集成旋转编码器专用功能，可映射到任意I/O；
6.1个硬件I2C资源，给sensor使用
7.SPI/1/2用于外挂SPI NOR，SPI0用于推屏，
   SP I0支持标准SPI、DSPI（2bit）和QSPI（4bit）
   SP I1/2支持标准SPI和DSPI（2bit）
10.SD接口、音频主要用1bit模式，SD-NAND或者TF卡音频发射方案
11.USB：代码升级、PC拷贝文件、DM、DP可做独立按键检测（支持唤醒）、可做调试串口

VDDIO驱动电流最大100mA

实际应用VBAT和PVCC短接

预留放电电阻

杰理方案咨询(QQ号:371116160，邮箱:sales@yunthinker.com)




